Im Interesse einer effizienten und zuverlassigen Angebotserstellung legen wir besonderen Wert auf die Bereitstellung vollstandiger Daten, die fiir die Bewertung und
Produktion auf Anfrage benétigt werden. Um die Material- und Produktionskosten im Auftrag des Projekts abzuschatzen, benétigen wir die folgenden Dateien und
Eingabedaten:

1. Stiickliste (BOM).

Es ist vorzuziehen, dass die Stickliste in Form einer bearbeitbaren Datei (Tabellenkalkulation) bereitgestellt wird, in der die Zeilen nachfolgende Komponenten und die
Spalten detaillierte Informationen enthalten. Das Folgende ist ein Beispiel fiir eindeutige Informationen, die in die Stlickliste aufgenommen werden sollten, um eine
eindeutige Identifizierung von Komponenten zu erméglichen:

Designator] | Value Footprint Description Assembly Quantity | Manufacturer :I'jpnlggfmmr FiE i.upplier Supplier Part Number 1 ;upplier
58 15pF 201 gg{fmic Capaditor COG, NPD 0201, 5% | gyr 1 Walsin 0201N1501250CT E'e%' 1292-1138-1-ND
62 150pF 201 gg\r;wmm Capacitor COG, NPO 0201, £5% | gy 1 Murata GRMO335C1E151JA01D E'ei' 1292-1138-1-ND
L7 2.2pH 1212 Ferrite Inductor, Shielded, 1,54, 7Z2ZmOhm | SMT 1 Taiyo Yuden | NR3015T2R2M Eg_ 587-1648-1-ND Famell
P7 Pin List 1x8 LIST_1x8_SMD | Pin List 1x8, 2.54mm (100mil), SMD :'I‘:}tunted 0 W-CON 1125-110850M116R2 Cabcon | 1125-110850M116R2 Samtec
P13, P15, | Pin Header ) )
P17 8 HDR_2x8 Pin Header 2x8, 2.54mm {100mil) THT 1

Bag i
Bag_1 antistatic Antistatic bag with ZipLock 100x100mm Mechanical 1

2. Pick and Place (PnP) -Datei.

Wir bevorzugen die Bereitstellung der PnP-Datei im CSV-TXT-Format mit Daten zur Positionierung von SMD-Komponenten auf der Leiterplatte.

Designator B/T Center-X(mm) Center-Y(mm) Rotation
C54 T 48.5902 19.8120 180
C14 T 50.4952 15.0876 360
C55 T 44,5770 19.8120 180
R36 T 57.0214 48.4282 180
R35 T 57.0214 47.3614 180
R34 B 57.0214 46.2946 180
R33 B 57.0214 45,2278 180
c47 B 53.5176 43.8854 360




3. PCB-Dokumentation

Die PCB-Dokumentation sollte in Form von Gerber-Dateien im RS-274X-Format zusammen mit Bohrdateien fiir eine einzelne Karte gesendet werden. Wenn das Thema des
Dienstes die Oberflaichenmontage ist, sollten Gerber-Dateien eine Einfligeebene enthalten, die zum Erstellen der Einfligevorlage verwendet wird. Die
Leiterplattenverkleidung wird vom InterPhone Service durchgefiihrt. Wenn die Leiterplatte vom Arbeitgeber anvertraut wird, sollten die Abmessungen der Platte und die
Anordnung der Leiterplatte vorab mit InterPhone Service besprochen und Gerber-Dateien fiir die zusammengebaute Platte bereitgestellt werden.

Die folgenden Informationen sind erforderlich, um Leiterplatten ordnungsgemaR herzustellen:

- Laminattyp, - Lotmaskenfarbe,

- Anzahl der Schichten, - urspringliche Kupferdicke,
- Laminatdicke, -stapelung,

- Art der Abdeckung, - Beschreibungsfarbe.

4. Montagezeichnungen.

Montagezeichnungen sollten enthalten:

- die Umrissschicht von SMD-Komponenten mit Elementbezeichnungen auf der TOP / BOTTOM-Seite,

- Konturschicht fir THT-Komponenten mit Bezeichnern von THT-Elementen auf der TOP / BOTTOM-Seite,
- Symbole zur Identifizierung der Polaritidt der Komponenten (falls zutreffend),

- Anmerkungen zu besonderen Montageanforderungen (z. B. Distanzmontage usw.),

- Produktisometrie (falls zutreffend).

5. Schaltplan.

Bitte geben Sie den Schaltplan in Form einer PDF-Datei an.

6. Serialisierung.

Wenn der Kunde die Kennzeichnung von Produkten bendtigt, bendtigen wir eine Dokumentation mit Serialisierung. Nach Absprache mit dem Kunden kénnen wir das
Produkt per Laser markieren oder etikettieren.

7. Rontgentest.

Auf Wunsch des Kunden fiihren wir nach Lieferung des PCB-Designs im ODB ++ - Format den Rontgentest der zusammengebauten Schaltung durch.



8. Aufbringen der Schutzbeschichtung.

Wenn der Umfang des Angebots den Lackierprozess umfasst, muss der erwartete Lackierbereich einschlieflich der zu vermeidenden Elemente angegeben werden. Von den
Kanten der Leiterplatte, den Steckverbindern, den Befestigungsldchern und den verbotenen Bereichen wird ein Rand von 3 mm verwendet, der der Bereich des Lackflusses
ist. Dieser Bereich ist moglicherweise nicht zu 100% lackiert. Schutzbeschichtungen werden mit Electrolube APL Acryllack hergestellt.

9. Harzapplikation (VergieBen).

Wenn der Umfang des Angebots den Prozess des GieRRens von Harz umfasst, muss der erwartete Anwendungsbereich angegeben werden. Das GieRRen erfolgt mit Elan-tron®
PU 501LR / PH 3 Material.

10. IKT-, FCT- und EOL-Tests

Wenn der Umfang des Angebots den IKT-, FCT- oder EOL-Testprozess umfasst, miissen Software, Programmier- / Testanweisungen und Informationen zum verwendeten
Tester / Programmierer bereitgestellt werden. InterPhone Service kann nach Absprache mit dem Kunden auch die Station und die Testsoftware vorbereiten.

11. Produktmuster / Fotos.
Es ist eine gute Praxis fiir den Kunden, das Gerdtemodell oder die Fotos zur Uberpriifung bereitzustellen
12. Verpackung.

Es ist wichtig, Verpackungsspezifikationen fiir das Produkt anzugeben. Wenn der Besteller keine Verpackungsspezifikation hat, schlagen wir nach Absprache eine bequeme
Form von Verpackungsprodukten vor.

13. Qualitatskontrolle.
Bitte geben Sie bei der qualitativen Bewertung der Details und des Produkts die erforderlichen Unterlagen fiir Komponenten und das Produkt an.
14. Anvertraute Komponenten.

Komponenten sollten nach Ricksprache mit InterPhone Service auf Rollen, Tabletts und gelegentlich in R6hrchen geliefert werden. Die Komponenten sollten mit einer
Vorkehrung fir Prozessentliftungen geliefert werden. Fiir den Fall, dass der Besteller SMD-Komponenten liefert, die nicht fir die automatische Montage geeignet sind
(sogenannte "lose" verpackte), kann es erforderlich sein, spezielle Montageschalen herzustellen. Tabletts sind ein zusatzliches kostenpflichtiges Element und ihre Anzahl
hédngt von der GroRe der bestellten Produktionsserie ab. Die Lieferung von Komponenten, die nicht den oben genannten Richtlinien entsprechen, kann zu Verzégerungen
bei den Produktionsterminen und zu Anderungen des im urspriinglichen Angebot enthaltenen Preises fiihren.

15. Bestiickung.

InterPhone Service fiihrt die Montage von Komponenten gemaR dem IPC-A-610F-Standard durch. Die Installation erfolgt gemal Klasse Il. Fir den Fall, dass der Kunde die
Implementierung von gedruckten Schaltungen oder Baugruppen gemaR IPC der Klasse Il ben6tigt, missen wir dies in der Bewertungsphase wissen. Die Installation erfolgt
in Ubereinstimmung mit dem vom 6ffentlichen Auftraggeber bestitigten vereinbarten Umfang.



